
通富微电子股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：通富微电子股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占

用
资金占用方名称

占用方与上

市公司的关

联关系

上市公司核

算的会计科

目

2025 年期初

占用资金余

额

2025 年度占

用累计发生
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占用形

成原因
占用性质

控股股东、实际

控制人及其附属

企业

小计

前控股股东、实

际控制人及其附

属企业

小计

其他关联方及附

属企业

小计

总计



其他关联资金往

来
资金往来方名称

往来方与上

市公司的关

联关系

上市公司核

算的会计科

目

2025 年期初

占用资金余

额

2025 年度占

用累计发生

金额（不含

利息）

2025 年度

占用资金

的利息(如
有)

2025 年度

偿还累计

发生金额

2025 年期

末占用资

金余额

往来形

成原因
往来性质

控股股东、实际

控制人及其附属

企业

南通华达微电子集团股

份有限公司
控股股东 应收账款 34.99 34.99

销售水

电气

经营性

往来

南通金茂电子科技有限

公司

控股股东

附属企业
应收账款 464.89 2,744.26 2,552.21 656.94

集成电

路封装

测试

经营性

往来

南通尚阳通集成电路有

限公司

控股股东

附属企业
应收账款 108.11 475.64 517.22 66.53

集成电

路封装

测试

经营性

往来

南通鑫键精密电子有限

公司

控股股东

附属企业
应收账款 3.83 320.09 118.86 205.06

销售水

电气

经营性

往来

上海鼎阳通半导体科技

有限公司

控股股东

附属企业
应收账款 175.65 1,267.39 1,175.77 267.26

集成电

路封装

测试

经营性

往来

深圳尚阳通科技股份有 控股股东 应收账款 961.90 3,330.10 3,916.27 375.73 集成电 经营性



限公司 附属企业 路封装

测试

往来

上市公司的子公

司及其附属企业

南通通富微电子有限公

司
子公司

其他流动

资产
124,058.74 47,831.67 13,016.20 158,874.21

资金拆

借

非经营

性往来

合肥通富微电子有限公

司
子公司

其他流动

资产
15,000.00 53,000.00 68,000.00

资金拆

借

非经营

性往来

通富通科(南通)微电子有

限公司
子公司

其他流动

资产
147,624.03 110,518.86 4,120.67 49,963.20 212,300.35

资金拆

借

非经营

性往来

TF-AMD
Microelectronics(Penang)Sdn.

子公司
其他流动

资产
1,124.19 108.29 566.53 665.95

资金拆

借

非经营

性往来

南通富润达投资有限公

司
子公司

其他流动

资产
70.00 70.00 代垫款

非经营

性往来

其他关联方及其

附属企业

总计 289,591.34 219,631.29 4,120.67 71,861.25 441,482.03

公司法定代表人：石磊 主管会计工作的公司负责人: 廖洪森 公司会计机构负责人： 陶翠红
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